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SAGA Konusu:

Eklemeli imalat Yéntemi ile RF Bilesen Gelistirilmesi (EKiM)

SAGA Teslim Sartlari ve
(varsa) istenilen Belgeler:

isbu SAGA, SSB web sitesi (www.ssb.gov.tr) Uzerinden
yayimlanmak suretiyle duyurulacaktir.

SAGA Cevaplarinin Teslim
Sekli ve Tarihleri:

SAGA’ya cevaplar; SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yonetimi Portal’ndan
(arge.ssb.gov.tr) erisilebilecek olan “SAGA Basvuru” formu
doldurmak suretiyle verilecektir. Basvurunun degerlendirmeye
alinmasi icin SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yonetimi Daire
Baskanlhgi’'na hitaben yazilmis, proje Onerisinin adini iceren,
firma/kurum/kurulus adina yetkili kisinin imza ve kasesinin yer
aldigr  yazinin hazirlanip, taranarak basvuru esnasinda
“Dokiman Ekle” adiminda basvuruya eklenecek dosyalarla
birlikte en ge¢ 10.05.2024 tarihine kadar yliiklenmesi ve onaya
gonderilmesi gerekmektedir.

Temas Noktasi:

Algilayici Projeleri MidiirlGgi (C Blok No: C1-621)
Tel : +90 312 411 9000
E-posta: amd@ssb.gov.tr

Adres: Savunma Sanayii Bagkanhgi, Ar-Ge ve Teknoloji Yonetimi
Daire Baskanlgi, Devlet Mahallesi, Sileyman Emin Caddesi,
No:6-7, 06420 Cankaya, Ankara / TURKIYE

Diger Hususlar:

1. Savunma Sanayii Baskanligl, kendi takdirine bagh olarak,
SAGA’da gerekli gordigl degisiklikleri yapmakta, SAGA
cevaplama siresini degistirmekte serbesttir.

2. SAGA cevaplama siiresi sona ermeden SSB tarafindan gerekli
gorilmesi durumunda bilgilendirme toplantisi yapilabilir.

3. SAGA cevaplama silresi degisikligi, toplanti tarihi, SAGA
Cagrisi basvurulari kapsaminda sik¢a sorulan
sorular/yanitlar ve diger bilgilendirmeler SSB Ar-Ge ve
Teknoloji Yonetimi Portali (arge.ssb.gov.tr) Uzerinden
yayimlanacak olup sayfanin takibi 6nem arz etmektedir.

4. Bu ilanin ve/veya SAGA’nin yayinlanmis olmasi, SAGA
kapsaminda bahsedilen konularda Teklife Cagri Dosyasl
(TCD) yayinlanacaginin veya ihaleye cikilacaginin taahhudi
anlamina gelmez.

EK: Savunma Sanayii Baskanhgi Ar-Ge Genis Alan (SAGA) Cagrisi



http://www.ssb.gov.tr/
mailto:amd@ssb.gov.tr
http://arge.ssb.gov.tr/
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1. AMAC

Bu SAGA Cagrisi, asagida yer alan bilgi ihtiyaglarinin temini amaciyla Baskanlk tarafindan
yayimlanan bilgi talep dokiimanidir.

2. KAPSAM

Haberlesme, Radar, Elektronik Harp Sistemleri ve Elektronik diger sistemlerin tasarimlari
sirasinda ihtiya¢c duyulan RF bilesenlerin piyasada hazir Urin olarak bulunmamasi, hazir
urinlerdeki tedarik kisitlari, tedarik sirelerinin uzun olmasi, maliyetlerin yiiksek olmasi
nedeniyle istenen performansta alt sistem/modiillerin tasarim ve Uretiminde zorluklar
bulunmaktadir. Ote yandan tasarimda hazir iiriin kullanimi durumunda gelistirilebilecek alt
sistem/moddllerin performansi, hazir Grin performansi ile sinirli kalmaktadir. Bu nedenle
Ulkemizde RF Teknolojilerinde gelismeler ulagilabilir  Grinlere  bagimh  sekilde
ilerleyebilmektedir. Bazi tasarim parametreleri degistirilmis bilesenlerin 3B vyazicilar
kullanilarak hizli sekilde Gretilebilmesi sayesinde sistem optimizasyonlari hizlica tamamlanarak
daha performansli sistemler gelistirilmesinin mimkiin olacagi degerlendirilmektedir.

isbu SAGA, Eklemeli imalat Yontemi ile RF Bilesen Gelistirilmesi Genis Alan Cagrisi (EKiM)
cercevesinde:

e 3B yazici kullanilarak:

o ¢ ve dis piyasada hazir iiriin olarak bulunmayan ve parametreleri tasarimci
tarafindan belirlenmis RF bilesenlerin uretilebilmesi,

o Yurt disindan satin alinacak Grinlerden tedarik kisitlari olan ve/veya tedarik
sureleri uzun olan Grinlerin yurt icinde Uretilebilmesi,

o Ulkemizde mevcut iretim teknolojileri (talasli ve talassiz tiretim yéntemleri)
kullanilarak Uretilemeyen RF bilesenlerin Uretilebilmesi,

o Kompleks, timlesik yapida olan (Birlesik anten ve dalga kilavuzu yapilari,
birlestirilmis coklu dalga kilavuz yapilari vb. gibi) RF bilesenlerin lretilmesi,

o RF bilesen tasarim kabiliyetlerinin yurt iginde gelistirilmesi,

e RF bilesen Uretimi icin dinyada ve/veya Ulkemizde mevcut en uygun 3B yazici
konfiglirasyonunu belirlenmesi,

o RF bilesen lretimi mimkin olan tlkemizde mevcut 3B yazicillar ve mevcut tasarim
kabiliyetlerinin belirlenmesi,
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Gelecekte 10-15 yil icerisinde var olacak RF Sistem bilesenlerini Gretebilecek bir 3B

yazicisinin nasil bir yazicl (tUretimde kullanilan malzeme ve Uretim teknigi yonuyle)

olmasi gerektigine yonelik dnerilerin yapilmasi

hedeflenmektedir.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Basvuru Sahibi : is bu ¢agriya basvuruda bulunan gercek kisiler/firma/kurum/kuruluslarini,

Bagkanhk / SSB : Savunma Sanayii Baskanligi’'ni,

SAGA : Savunma Sanayii Bagkanlhgi Ar-Ge Genis Alan Gagrisi’ni,
TCD : Teklife Cagri Dosyasi’ni

TSK : Turk Silahl Kuvvetleri’ni

ifade eder.

4. GENEL HUKUM VE SARTLAR

4.1. idari Sartlar

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

SAGA icerisinde yer alan bilgiler, sorulan sorular ve/veya SAGA’ya verilecek cevaplar
Baskanliga herhangi bir hukuki ve mali ylukimlilik getirmez. Baskanlik, bu SAGA
dayanak gosterilerek herhangi bir s6zlesme yapmaya zorlanamaz.

Baskanlik, isbu SAGA’ya esas teskil edecek cevaplarin hazirlanmasi, gosterim ve benzeri
faaliyetlere iliskin olarak basvuru sahiplerinin yapacaklari masraflardan ve
karsilasabilecekleri zarar ve harcamalardan higbir sekilde sorumlu tutulamaz.

SAGA’'nin  yayimlanmis olmasi, SAGA kapsaminda yer alan konularda TCD
yayimlanacaginin veya ihaleye cikilacaginin taahhidi anlamina gelmez.

Onerilen proje konusu ile ilgili calisma yapilmasina karar verilmesi durumunda,
uygulanacak yontemin ve isbirligi yapilacak basvuru sahiplerinin belirlenmesi Baskanlik
tasarrufundadir.

Baskanlik kendi takdirine bagh olarak, SAGA’da gerekli gordugli degisiklikleri yapmakta,
SAGA cevaplama siiresini degistirmekte serbesttir.

SAGA’ya verilecek cevaplar; arge.ssb.gov.tr adresinden erisilebilecek olan “SAGA
Basvuru” formunun elektronik ortamda doldurulmasi suretiyle yapilacaktir.




TASNIF DISI

Sablon Kodu : SSB-SB-ARG-1.15/1.0
o Kayit No : SSB-DUY-ARG-1.15-K0018-2024-003
SAGA CAGRI
= DUYURUSU Yayim No :1.0
\ Yayim Tarihi :07.03.2024
- Sayfa No 16

4.1.7. Basvurunun degerlendirmeye alinabilmesi igin SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yonetimi Daire
Baskanligi’'na hitaben yazilmis, proje 6nerisinin adini iceren, firma/kurum/kurulus
adina yetkili kisinin imza ve kasesinin yer aldig1 yazinin hazirlanip, taranarak basvuru
esnasinda “Dokiman Ekle” adiminda bagsvuruya eklenecek dosyalarla birlikte
yliklenmesi ve onaya gonderilmesi gerekmektedir.

4.1.8. isbu SAGA’ya cevap veren basvuru sahipleri vermis olduklari cevaplarin dogrulugunu
taahhit ederler.

4.1.9. SAGA cevaplari Baskanliga teslim edildikten sonra Baskanlk, SAGA kapsaminda
basvuru sahiplerine inceleme ziyareti dlzenleyebilir, aciklayici bilgi, belge, sunum
ve/veya ek bilgi isteyebilir.

4.1.10.SAGA’ya cevap veren basvuru sahipleri, SAGA’da yer alan hiikim ve sartlari aynen
kabul etmis sayilirlar.

4.1.11. Basvuru sahipleri SAGA’'nin 5. Maddesinde Baskanlik tarafindan verilen bilgiler
cercevesinde 6. Maddede yer alan sorulara cevap vereceklerdir.

4.1.12.Basvuru elektronik ortamda vyapilacak olup, basili yapilan basvurular dikkate
alinmayacaktir.
4.2, Gizlilik Esaslari

4.2.1. Basvuru sahipleri, Baskanlhgin dnceden yazil izni olmadan Uglincl taraflara SAGA ile
ilgili bilgilendirme, basin agiklamasi, yalanlama ya da dogrulama yapmayacaklardir.

4.2.2. Baskanlk, SAGA cevaplarini kendi ihtiyaglari igin kullanacak; rekabet dezavantaji
yaratacak sekilde hicbir firma/kurum/kurulus ile paylasmayacaktir.

5. GENIiS ALAN GCAGRISINA iLiSKiN BiLGILER

5.1. Amag

isbu SAGA ile Eklemeli imalat Yontemi ile RF Bilesen Gelistirilmesi (EKiM) alaninda, basvuru
sahiplerinin konu ile ilgili yeteneklerinin, yetkinliklerinin ve yenilik¢i, 6zglin Ar-Ge proje
onerilerinin degerlendirilerek konuya yonelik baslatilacak projelerin ve proje modellerinin
belirlenmesi hedeflenmektedir.

5.2. Kapsam

Eklemeli imalat teknolojisi, mikrodalga bilesenlerin yiksek kalitede lretilmesi icin genis bir
potansiyele sahiptir. Yurt icinde kazanilmaya devam eden eklemeli imalat yeteneklerinin, RF
mikrodalga elemanlarinin gelistirilmesine de hizmet etmesi 6nem arz etmektedir.
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Geleneksel Uretim teknikleri karmasik yapilara sahip mikrodalga bilesenlerini tGretmekte
yetersiz kalmaya baslamistir. 3D yazicilar yiiksek frekansta galisan karmasik yapili mikrodalga
bilesenlerin Uretimini mimkin kilmakta, ayrica boyutlarda kiiclilmeye, RF performansta
iyilesmeye neden olabilmektedirler.

Genis Alan Cagrisi; yurt icindeki mevcut eklemeli imalat yetenekleri ile RF mikrodalga
bilesenlerin gelistiriimesini kapsayacaktir.

Yurt icinde tasarlanmis olan gesitli RF mikrodalga bilesenlerin liretimleri deneme amacli olarak
yurt disinda yaptiriimaktadir. Yurt icinde eklemeli imalat yetenekleri bulunmaktadir.

Eklemeli imalat uygulamalarinin hizmet etmesi beklenen urinler; mekanik tabanli, elektronik
devre urinler olmak tzere iki yonlidir. Mekanik tabanh Grinler igin, hassas olglsel tolerans,
ylzey purazlGlGgl, tekrarlanabilirlik gibi gereksinimler 6n plana ¢ikarken; elektronik devre
arlnleri igin, hassas Olclsel toleranslar, desen 6lglleri, ylzey purazltuliga, dasiuk kayiph
materyal kullanimi ve tekrarlanabilirlik gereksinimleri kritik olmaktadir.

Genis Alan Cagrisi;

e Haberlesme Sistemleri

e Radar, Elektronik Sistemleri

e SAR Sistemleri

e Elektronik Harp Sistemleri

e Uydu Haberlesme/Veri Bagi/Gorev Sistemleri'nde kullanilan  her  turla
kart/bilesen/moduil/komponenti

ana konularini kapsayacaktir.
Onerilecek ¢éziimlerin;

e Ulkemizde tasarimlarda ihtiyac duyulan RF bilesenlerin 3B yazici ile iretilmesi,

e Mevcut kullanilan ¢éziimlerden 6zglinlik, yenilikgilik, maliyet, hassasiyet, performans,
yayginlastirma potansiyeli, diger sistemlerle kolay entegre edilebilirlik vb. yonleri ile
Ustlinlik saglamasi,

e Hizli Uretim gerceklestirebilecek yapida olmasi,

e Her hangi baska bir fon saglayici (yurt ici/yurt disi) tarafindan fonlanmamis olmasi

e icve dis piyasada hazir iiriin olarak bulunmayan ve parametreleri tasarimci tarafindan
belirlenmis RF bilesenlerin liretilebilmesi,

e Yurt disindan satin alinacak urunlerden tedarik kisitlari olan ve/veya tedarik sureleri
uzun olan Grtnlerin yurt icinde Uretilebilmesi,

e Ulkemizde mevcut Uretim teknolojileri (talash ve talassiz Uretim ydntemleri)
kullanilarak Uretilemeyen RF bilesenlerin retilebilmesi,
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e Kompleks, timlesik yapida olan (Birlesik anten ve dalga kilavuzu yapilari, birlestirilmis
coklu dalga kilavuz yapilari vb. gibi) RF bilesenlerin Gretilmesi,

e RF bilesen tasarim kabiliyetlerinin yurt igcinde gelistirilmesine yonelik olmasi,

gerekmektedir.

Onerilen RF Bilesenin kullaniimasi planlanan mevcut/én gériilen Sistem/kullanim yerinin Proje
Onerisi kapsaminda ayrica belirtilmesi beklenmektedir.

5.3. Teknoloji Konulari

Eklemeli imalat Yéntemi ile RF Bilesen Gelistiriimesi (EKIM) Genis Alan Cagrisi kapsaminda
sunulacak Ar-Ge proje onerilerinin teknoloji konulari asagida verilmistir. Sunulacak Ar-Ge
proje Onerileri asagida yer alan teknoloji konularini icermiyorsa “Diger” bashg altinda
verilebilir.

3D yazicilarda kullanilan teknolojiler/metotlar:

1. Foto-polimerizasyon (SLA vd.)

Toz Yataginda Birlestirme (SLS,SLM,EBM vd.)
Baglayici Plskiirtme

Malzeme Puskirtme (Polyjet vd.)

Malzeme Ekstriizyonu (FDM, FFF vd.)
Yonlendirmis Enerji ile Yigma (DED vd.)

No vk wnN

Diger
Farkli 3D yazicilar farkh prosesler ile calismakla birlikte metal ve metal olmayan malzeme
kullanabilmektedirler.

Proje onerilerinin degerlendirilmesinde, Proje onerisinde bulunan Firma/Kurum/Kurulusun
SAGA c¢agrisi konulariyla uyumlu tasarim/iretim/gelistirme/test kabiliyetleri, referans
(projeler/yayinlar/patentler) calismalari, proje 6nerisinin SAGA konusu ile uyumu, énerinin Ar-
Ge icerigi, yenilikciligi, dzguinligu, yapilabilirligi, ihtiyag Makamlarinin énceligi, tretilecek
katma deger, onerilen blitce ve takvim kriterleri esas alinacaktir.

Ar-Ge Proje Onerisi kapsami, SSB ve diger devlet kurumlari tarafindan hali hazirda
tamamlanmis/ yuritilen/ desteklenmesi planlanan teknoloji konulari kapsaminda belirli
seviyelerde miukerrerlik olusturuyorsa, degerlendirme asamasinda miukerrerlik olusturan
kissm kapsam disidir. is bu SAGA cercevesinde 6nerilen projenin her hangi baska bir fon
saglayici (yurt ici/yurt disi) tarafindan fonlanmadigini yonelik “Taahhiit Belgesi”, basvuru
sirasinda “Dokiiman Ekle” bélimiine yliklenecektir.
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5.4. Uygulama Alanlari

Eklemeli imalat Yontemi ile RF Bilesen Gelistirilmesi (EKIM) SAGA Cagrisi kapsaminda
sunulacak Ar-Ge proje 6nerilerinin uygulama alanlari asagida verilmistir.

e Dalga Kilavuzlari
o Dalga kilavuzu Dalga kilavuzu ile birlesik kompleks horn anten yapilari

o Diuzlemsel ve diizlemsel olmayan gok portlu dalga kilavuzlari
o vb.

o Spiral anten
o PCBanten
o vb.
e Filtreler
o Kompleks filtre yapilari
o Filtre (al¢ak gegiren, ylksek gegiren, band geciren)

o vb.
e PCB Uretimi
e RF Kupler

e RF Sirkulator

e RF Doner Eklem

e RFiletim Hatti

e RF Birlestirici (Combiner)
e RF Bolicu (Divider)

e RF Diplexer

e RF Coklayici (Multiplexer)
e Uydu RF komponentler

e Diger

6. CEVRIMICi SAGA BASVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

Eklemeli imalat Yoéntemi ile RF Bilesen Gelistirilmesi Genis Alan Cagrisi Basvurulari SSB Ar-Ge
ve Teknoloji Yonetimi Portali (arge.ssb.gov.tr) tizerinden Cevrimici olarak gerceklestirilecektir.
Gagn kapsaminda talep edilen bilgiler Ek-1’de yer alan Gevrimigi SAGA Bagvuru Kilavuzu’'nda
belirtildigi sekilde doldurulacaktir. Basvurunun isleme alinmasi icin SSB Ar- Ge ve Teknoloji
Yonetimi Daire Baskanhg’’'na hitaben vyazilmis, proje Onerisinin adini iceren,
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firma/kurum/kurulus adina yetkili kisinin imza ve kasesinin yer aldigi dilekgenin hazirlanip,
taranarak basvuru esnasinda “Dokiiman Ekle” adiminda basvuruya eklenmesi gerekmektedir.

SAGA formu 3 ana bélimden olusmaktadir.

1. Genel Bilgiler ve Yetenekler: Basvuru sahibinin iletisim Bilgileri, Tecriibe ve Yetenekleri

2. Proje Onerisi: Detayl Proje Bilgileri
3. Dokiiman Ekleme: Proje Onerisine ilave Dokiiman Yiikleme

SAGA kapsaminda proje Onerisinde bulunmak isteyen Firma/Kurum/Kuruluslar SAGA
formunun Genel Bilgiler ve Yetenekler ve Proje Onerisi bolimleri eksiksiz olarak
dolduracaklardir. Dokiiman Ekle bolimi Basvuru Yazisinin, Taahhit Belgesinin ve ihtiyag

duyulmasi halinde ek bilgilerin yiiklenebilmesi amaciyla kullanilacaktir.

6.1. Genel Bilgiler ve Yetenekler

6.1.1. iletisim Bilgileri

Ar-Ge ve Teknoloji Yonetimi Portali’'na lye olurken “Kurumsal Kullanici” kaydi esnasinda

doldurulmasi istenen bilgilerdir. Sisteme kayit olurken bir kere doldurulmasi yeterlidir.

Basvuru Sahibinin Adi
Gergek kisiler adlarini, tizel kisiler unvanlarini yazacaklardir.

Yazisma Adresi

Web Sitesi Adresi

irtibat Noktasinin Adi/Unvani
Firma, Kurum, Kuruluslar tarafindan doldurulacaktir.

Tel. No

Faks No

E-posta Adresi

Kayith E-Posta (KEP) Adresi

6.1.2. Personel Bilgileri

Firma, Kurum ve Kuruluslar tarafindan doldurulacaktir (Universiteler haric).

idari Personel Sayisi

Miihendis Sayisi

isci Sayisi

Toplam Personel Sayisi
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6.1.3. Organizasyon Yapisi

Firma, Kurum ve Kuruluslar tarafindan doldurulacaktir (Universiteler haric).

6.1.4. Mali Bilgiler

Firma, Kurum ve Kuruluslar tarafindan son (¢ yila ait ciro bilgisi doldurulacaktir (Universiteler
harig).

6.1.5. Kapasite Bilgileri

Bagvuru yapan Firma, Kurum ve Kuruluglarin SAGA konusuna yonelik tasarim, Uretim, test
kabiliyetleri bu kabiliyetlere yonelik laboratuvar, cihaz, yazilm altyapisi ve insan kaynagi
belirtilecektir. Toplamda 1000 kelimeyi gecmeyen 6zet bilgi verilmesi beklenmektedir.

6.1.6. Referanslar

Basvuru sahibinin SAGA konusuna yonelik mevcut/tamamlanan projeleri, varsa envantere
girme durumlari, yayin, patent vb. bilgileri, mevcut Grlnlerinin ge¢miste TSK/ilgili kamu
kurumu ve diger (lkelerin envanterine girmis olma durumu, kullanildigi platform/sistem
bilgileri girilecektir. Her bir bolim icin 500 kelimeyi gecmeyen 0Ozet bilgi verilmesi
gerekmektedir. Konu ile ilgisi olmayan bilgiler degerlendirmeye alinmayacaktir.

6.1.7. Teknolojiye iliskin Bilgiler

Proje 6nerisinin “Teknolojik Gelisim Egilimi” ve “Pazar Durumu ve ihracat Potansiyeli”
hakkinda bilgiler verilecektir. Her bir bolim igin 500 kelimeyi gegmeyen 0Ozet bilgi verilmesi
gerekmektedir.

6.2. Proje Onerisi

6.2.1. Proje Onerisi Teknik Bilgiler

Firma/Kurum/Kurulus tarafindan sunulan proje énerilerine yonelik asagida yer alan bilgilerin
sunulmasi beklenmektedir.

e Proje Adi, Proje Kisa Adi

e Proje Teknoloji Konusu

e Proje Uygulama Alani

e Projenin Amaci

e Projenin Kapsami

e Projenin Ozeti

e s Paketleri ve Gorev Alacak Firma/Kurum/Kuruluslar
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e Mevcut ve Planlanan Teknoloji Hazirlik Seviyesi
e Projenin Teknik Ozellikleri
e Proje Sonuglarinin Uygulama Alanlari

6.2.2. Takvim Bilgileri

Her bir is paketi detayinda proje uygulama takvimi hazirlanarak sunulacaktir. Ayrica takvim
bilgisi ay olarak da verilecektir.

6.2.3. Maliyet Bilgileri

Her bir is paketi detayinda tahmini maliyet bilgisi personel, malzeme, techizat kirilimlari
verilerek sunulacaktir. Personel maliyeti mutlaka TL para biriminde verilecek olup toplam
iscilik saati, toplam personel sayisi ve birim iscilik saat Ucreti bilgilerini icerecektir. Ayrica
toplam maliyet bilgisi TL para biriminde de verilecektir.

6.3. Dokiiman Ekleme

“Genel Bilgiler ve Yetenekler” ile “Proje Onerisi” boliimlerinde form alanlarina sigmayan ya
da formati uymayan belge, takvim, sekil, tablo ve benzeri bilgilerin bir araya getirilerek
yiklenebilmesi ve is bu SAGA kapsaminda yukaridaki bélimlerde talep edilen diger belgelerin
(Ornegin Basvuru Yazisi, Taahhiit Belgesi) yiiklenmesi amaciyla olusturulmustur.

Dokiman Ekle boliminde her bir SAGA Basvurusu icin PDF formatinda 10 MB boyutunu
gecemeyecek 1 adet dokiiman sisteme yiklenebilmektedir.

1. EKLER

Ek-1: Cevrimigi SAGA Bagvuru Kilavuzu (Basvuru esnasindan rehber olarak kullanilabilecektir.)




